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PATENTE DE INVENCION
por 20 afios
por "PROCEDIKIENTO FARA LA FABRICACION DE UN MATERIAL ATERMICO
NO ABSORBENTE DE LA HUMEDAD", g favor de D. Miguel BALADA Subi-
rots y D. Miguel BALADA Castell, de nacionalidad espafiola, domi

cilisdos en Barcelonsa, Folgarolas, 46.
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IEEMORIA DESCRIPTIVA

La presente Patente de invencidn se refiere a un proce-
dimiento destinado a comseguir un material de caracteristicés atér
micas, no absorbente de la humedad, especialmente en forma de pa—
neles.

Como es sabido, en la actualidad se vienen fabricando
diversos tipos de materiales atérmicos destinados a diferentes
aplicaciones industriales y que ademés poseen variadas ceracte—
risticas especificas, tales como, resistencia a la compresién,
rigidez, peso especifico, etc. y estén realizados con mgterigles
diversos, tales como el cemento, pléstico, vidrio, cenizas de
cascarilla de arroz y otros. El concepto bésico de los materiales
atérmicos fabricados del modo dicho, reside en todos los casos
en ocluir celdas de aire con el fin de conseguir wn aislamiento
térmico efectivo. Dichas celdas o microespacios separados unos
de otros se originan gracias a la expansién, natural o srtificial

de los materiales componentes.
In todos los casos, se presenta le importanie desven-
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taja de que al entrar los nateriales sislantes fabricados del
modo dicho en contacto con el agua, son susceptibles de absor-
ber una gren cantidad de esta, pudiendo llenar los microespe-
cios por fendémenos de §smosis, perdiendo por lo tanto sus ca-
raéteristicas aislantes y aumentando su peso especi{fico. Al
llegar a un grado de humedad de un 20% a un 30%, las caracte-
risticas de cualquiér tipo de aislamiento, se ven notableuwente
disminuidas, empezando g producirse, en los casos en que ello
es posible su descomposicidn.

Los paneles de tipo aislante realizados de acuerdo
con el presente procedimiento solucionan de un modo satisfac-
torio los inconvenientes dichos, logrando caraqteristicas atér
micas muy elevadas e independientes del grado de hﬁmedad del
recinto que debe ser protegido con dichos paneles o léminas.
Asimismo, los fendmenos de descomposicidén queden completamente
suprimidos. '

Por otra parte, los materiales enunciados en el pri-
mer parrafo, en sus aplicaciones constructivas, alguno de ellos
industriales ¢ paraindustrisles, deben utilizarse mediante yux-
taposicidn de placas, que por ser de reducida superficie tienen
gran cantided de puntos de fuga.

Por el contrario, el procedimiento objeto de la pre-
sente Patente permite ia obtencién de un material que por su
gran suéerfieie unitaria, disminuye considerablemente este pér-
didae.

El presente procedimiento se basa esencialmente en
la superposicién de materigles impermeables, laminares o lami-
nados, no aislantes de por sf, logrando por la aplicacidén de
los conceptos expuestos, un material con muy bajo coeficlente
de conductibilidad.

El presente procedimiento de fabricacién se caracte-
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rize por comprender una primera fase de preparacién de las lémi-
nas constitutivas del panel aislante, en la cuael el mgterial la-
minar de natursleza impermeable, metdlico o de otro tipo y de
espesor muy reducido, se somete a un primer proceso de desbobi-
nado y limpieza, suministréndose a las subsiguiéntes fases de
fabricacidn, teniendo en cuenta que por la electricidad estdti-
ca que han adquirido dichas piezas laminares, deben tomarse las
medides necesarias paras la descarga de dicha electricidad esté-
tica.

La segunda fase del procedimiento estriba en someter
a la pleza laminar de partide a la accidn de medios mecénicos
para que dicha pieze leminar adopte miltiples deformaciones per-
manentes de pequefias dimensiones, distribuidas en toda su super-
ficie de modo sensiblemente unifofme-y adoptando cualquier dis-
posicibén regular o irregular, tales como ondulacidén, arrugado
0 plisado, con la condicidn de que dichag deformaciones poseen
sensiblemente la misma altura con respecto al plano geométrico
de la pieza laminar de partida y extendiéndose preferentemente
a ambas caras de la mismg. Dicha deformacién se puede conseguir
por calandrado, estampacibn, plegado al vacio u oiros procedi-
mientos convencionales.

De igual modo, dichas deformaciones permanentes se
pueden conseguir, para materiales plisticos, por procedimientos
de moldeo en caliente, ya bien sea por proceso eléetrico, de
vepor o de gas, dependiendo de la calidad del material y del
acabado pretendido.

A continuacién, las piezas laminares conseguldas del
modo dicho se unen por superposicidén entre si y con la interpo-
sicién de un producto aglomerante de pegado con volumen reduci-

do de disolvente, pudiendo ser el pegado continuo o intermiten-—

te, segin los materiales a elaborar y segin su acabado.
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» Asimismo, en el caso en que lasg piezas componentes
de tipo laminér sean de material pléstico, le unidén de ellas
entre si se podrd efectuar mediente soldadura electrénica.

' El montaje de las piezas laminares dotadas de relie-
ve superficial, se puede efectuar mediante la disposicidn de
unas piezas sobre otras directamente, efectuéndose su unidén
por los métodos sntedichos, o bien se podrd realizar con la
interposicién de piezas laminares lisas, es decir, sin grabado
superficial. En este dltimo caso se podran disponer de modo
alterngdo las piezas laminares lisas y las dotadas de relieve,
o0 bien se podrén disponer una pieza lamingr lisa pars cada gru-
po de piezas laminares dotadas de relieve.

En todos los casos, se:consigue.un panel de peso es-
peof{fico muy reducido y de caracteristicas aislantes muy ele- .
vadas, sin que exists practipamente posibilidad de absoreién
de agus. En pruebas efectuadas al respecto, se ha observado
le absorcidn de 0,003% de humedad pars un elemento aislante
de tres piezas laminares superpuestas,'después de su inmersién
ern ggus.

Otra fase sucesiva para la fabricacién de paneles aig
lantes a partir del procedimiento dicho, comprenderd la unidn
de las diferentes piezas laminares elementales entre si cons-
tituyendo una envolvente de forma variads y adecuada al receptd
culo 0 recinto que se trata de proteger termicamente. B

Asimismo, es posible efectuar une fase de mejoramien-
t0 del material aislante en el caso antes descrito del acaba~
do de embellecimiento o dureza, para lo cual dicho material
buede pegarse, clavarse, aftornillarse a diferentes superficies,
tales como pueder ser liminas de eluminio, de mayor espesor,

con diferente acabado de color, grabado o gofrado, en tableros

‘de pldstico, madera o cemento y otros similares que cumplan las
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condiciones de dureza o embellecimiento prestablecidas, conser-
véndose siempre las caracterf{sticas de aislamiento.

Todo cuanto no afecte, altere, cambie o modifique la
esencia del procedimiento descrito, serd veriable a los efectos
de la actual Patente. |

NOTA.

Se reivindica como objeto de esta Patente de invenciédns

1o Procedimiento para la fabricacién de un material
gtérmico no absorbente de la humedad, caracterizado por compren-—
der una fase inicial de preparacidén de wne pieza laminar sinté-
tica de partida por desbobinado, limpiezs y descarga eléctrica
de la misma, procediéndose posteriormente a la deformacién regu-
lar y wniforme de la pieza laminar mediente formaciones en relig
ve de glturs similar entre si y dirigidas hacia ambos lados del
plano geométrico de la pieza laminar de partida, consiguiendo
miltiples celdas elementales destinadas a contener aire aislan-
te en el panel definitivo, obtenido por la unibén de miltiples
léuwinas superpuestas entre si y unidas fijamente, en nimero ve-
riable y procediendo finalmente al acabado del panel aislante a
efectos de su montaje.

2.~ Procedimiento para la fabricacibén de un materisl
atérmico no absorbente de la humedad, segin la reivindicacién- 1,
caracterizado por el montaje de miltiples piezas dotadas de re~
lieve superficial, con la interposicién de piezas laminares li-
sas unidas fijamente a ellas, de igual o distinto material.

Sean cuales fueren las circunstancias que concurran.
en la esencialidad de la Patente de invencién, definida en las
anteriores reivindicaciones, cuyo objeto es:

3¢~ "PROCEDIMIENTO PARA LA FABRICACION DE UN HATERIAL
ATERMICO NO ABSORBENTE DE LA HUMEDAD" .

Congta la preéente memorig de seis hojas foliadas, me-
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canografiadas por ung sols cara.

Barcelons, 13 ENE 1967

PeAs de De Miguel BALADA Subirats y
D. Miguel BATADA 11,
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